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ARAMIS

Optische 3D-Messung von Dehnung, Verformung und Verschiebung

Seeing beyond
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Beruhrungslos

messen
volltlachig und punktbasiert

ARAMIS ist ein optisches 3D-Messsystem, das zur
Materialcharakterisierung, Bauteilprdfung und
Bewegungsanalyse eingesetzt wird. Es liefert fur
statisch oder dynamisch belastete Proben und
Bauteile prazise 3D-Koordinaten und ermaéglicht
damit die Ermittlung von 3D-Verschiebungen,
Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und
Dehnungen sowie Messungen von 6 Freiheits-
graden (6DoF).




Das mobile System eignet sich fur die Prufung jeglicher Materialien,
Geometrien und Objektgrofsen — von Proben im Millimeterbereich
bis hin zu mehrere Meter grofsen Strukturbauteilen. Dabei lassen sich
3D-Messauflosungen bis in den Submikrometerbereich realisieren —
unabhangig von der Probentemperatur.

Das Messsystem ermittelt ein dichtes Netz aus leicht interpretier-
baren Daten, die sowohl flachenhafte als auch punktuelle Analyse-
moglichkeiten bieten: Die Verteilung der Formanderung wird voll-
flachig detektiert; gleichzeitig Uberwacht ARAMIS beliebig viele
Messpunkte an der Bauteiloberflache. Die Ergebnisse werden visuell
prasentiert und in Form eines Reports dokumentiert.

Da die Kameras die Verformung in jeder Raumrichtung erfassen,
erubrigen sich zeitraubende und teure Probenvorbereitungen, z.B.
das Aufbringen von Dehnungsmessstreifen sowie das Anbringen
von Wegaufnehmern (LVDTs) und Beschleunigungssensoren bei
niederfrequenten Anwendungen.




N =
Ruckgrat
der Prozesskette

ARAMIS unterstutzt Sie im gesamten Prozess der Produktentwicklung. Auf Basis
der umfassenden, leicht interpretierbaren Messergebnisse konnen Sie belastbare
Entscheidungen treffen und die Zeit bis zur Marktreife deutlich verkurzen.

Materialcharakterisierung

Die prazisen flachenhaften ARAMIS Messergebnisse verbessern
die Genauigkeit der Materialkennwerte. Vorhandene Auswerte-
verfahren werden optimiert und dadurch verlasslicher wie z. B.
die Bestimmung der Fliels- und Grenzformanderungskurven.
Einige Materialprufungen werden erst moglich, da ARAMIS
Messungen beruhrungslos durchgefuhrt werden und die Ergeb-
nisse Uber eine hohe Ortsauflésung verfugen. Sie finden z. B.
Anwendung bei Zug-, Scher-, Stauch- und 3-Punkt-Biegever-
suchen sowie bei Hochgeschwindigkeits- und Temperaturtests.

Erprobung von Prototypen

ARAMIS wird bei Festigkeitsanalysen, Schwingungsanalysen,
Dauerfestigkeitsuntersuchungen und Crashtests eingesetzt.

Die Messergebnisse bilden die Grundlage fur die Ermittiung

der Produkthaltbarkeit bzw. Belastungsgrenzen und die Opti-
mierung des Geometrielayouts. Im Belastungstest erfasst das
System die reale Bauteilgeometrie mitsamt des nicht-linearen
Verformungsverhaltens und erlaubt einen direkten Vergleich

gegen die FEM-Daten.

Validierung von
numerischen Simulationen

Die ARAMIS Sensoren liefern Informationen zu Materialeigen-
schaften, dem Verformungsverhalten von Bauteilen sowie den
Randbedingungen von Prufaufbauten. Diese sind Eingangspara-
meter fur die Simulationsmodelle sowie Vergleichsgrofden fur
die Optimierung und Validierung. Die Software ermdéglicht den
Import von FE-Daten aus ABAQUS, PAMSTAMP, LS-DYNA und
ANSYS, AUTOFORM sowie deren 3D-Ausrichtung im Raum und

zu den Messdaten.



Die ARAMIS
Technologie

Das ARAMIS System erfasst Prufkorper wahrend
einer Belastung mithilfe von hochwertigen Kameras.
Die Auswertung der aufgenommenen Bilder und
Visualisierung der Messergebnisse erfolgt uber die
hauseigene Software ZEISS INSPECT Correlate.

Subpixelgenaue Bildverarbeitung
ARAMIS Controller
Taster und optomechanische Adapter

Zertifizierte Genauigkeit

Subpixelgenaue Bildverarbeitung

Prazise Messdaten aus der mechanischen Prufung erfordern perfekt
vorbereitete Prufaufbauten. Dazu gehort auch die Praparation

der Probenoberflache: Ist eine vollflachige Messdatenerfassung
gewunscht, wird die Oberflache mit einem stochastischen
Kontrastmuster versehen. Alternativ — oder erganzend — werden
kreistormige Messmarken aufgebracht, die als Referenz fur

das Punkt-Tracking dienen. Mit Verfahren der mathematischen
Ausgleichsrechnung berechnet das System ein mathematisches
Kalibriermodell des Sensors einschliefslich der Kamerapositionen
und Objektivverzeichnungsparameter.

Die Kombination aus dem mathematischen Kalibriermodell des
Sensors, den gewonnenen Messdaten und einer Triangulations-
berechnung ergibt hochgenaue 3D-Koordinaten. Die Auswertung
der Oberflacheninformationen aller Laststufen liefert exakte X-, Y-
und Z-Verschiebungswerte im 3D-Raum und Informationen tUber
die Oberflachendehnung.
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Modellvarianten

ARAMIS wird in zwei Bauformen und verschiedenen
Konfigurationen angeboten. So erhalten Sie ein System,
das genau auf lhren Bedarf abgestimmt ist.

ARAMIS 3D Camera

ARAMIS Adjustable

Multisensorische Aufbauten

Die Kombination mehrerer ARAMIS Sensoren ermoglicht gleichzeitige Messungen
aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Messfeldern. Die Transfor-
mation mehrerer ARAMIS Projekte in ein gemeinsames Koordinatensystem gelingt
mit dem digitalen Photogrammetriesystem TRITOP. Somit konnen mehrere lokale
ARAMIS Messungen zu einer Gesamtauswertung kombiniert werden.

ARAMIS 3D Camera

ARAMIS 3D Camera ist ein hochauflosendes optisches 3D-Messsystem zur Durchfuhrung

von vollflachigen und punktbasierten Messungen im industriellen Umfeld. Es zeichnet sich

u.a. durch wenig Kalibrierautwand und kurze RUstzeiten aus. Dazu kommt eine grofse

Nutzerfreundlichkeit, die ein schnelles Erlernen der Systemfunktionalitat sicherstellt —

Expertenwissen wird zum Messen nicht benaotigt.

ARAMIS 3D Camera 12M

ARAMIS SRX

Kameraauflésung

4096 x 3000 Pixel

4096 x 3068 Pixel

Bildrate (fps)

25 fps @ volle Auflésung

43 fps @ 2496 x 2096 Pixel
(5M-Modus)

75 fps @ 1/3 Bildhohe

100 fps @ 2048 x 1500 Pixel
(Binning-Modus)

150 fps @ 1/6 Bildhohe

Nutzung PC/Laptop RAM
75 fps bei voller Auflosung
115 fps bei 2/3 Bildhohe
230 fps bei 1/3 Bildhohe
480 fps bei 1/6 Bildhohe

490 fps im HD-Format (1920 x 1000)

Nutzung Kamera-interner RAM (8 GB)
335 fps bei voller Auflosung

500 fps bei 2/3 Bildhohe

1000 fps bei 1/3 Bildhéhe

2000 fps bei 1/6 Bildhohe

1000 fps im HD-Format (1920 1000)

Kameratrager (mm)

150 | 300
600 | 1200 | 1600

180 | 300
600 | 1200 | 1600



Intelligente
Software

Bewegungen, Verschiebungen
und Dehnungen dreidimensional
analysieren

Messung, Analyse und Messberichte mit durchgangigem Datenfluss: Jedes
ARAMIS System ist mit der Software ZEISS INSPECT Correlate ausgestattet,
die Sie im gesamten Testprozess unterstutzt..

Die Software analysiert Dehnungen, Verschiebungen, Geschwindigkeiten,
Beschleunigungen, Rotationen, Winkel und Winkelanderungen. Die Mess-

daten werden aus den Uber die Kameras aufgenommenen Bildern und

Videos gewonnen. Mithilfe der digitalen Bildkorrelation und Punkt-Tracking-

Algorithmen ermittelt die Software hochgenaue Messergebnisse fur

3D-Koordinaten und verfolgt diese in einem definierten Zeitrahmen.




ZEISS INSPECT Correlate

Live-Deformationstracking
mit Datenstreaming

Das Live-Tracking wird z. B. bei Langzeitversuchen, Ermudungs-
tests sowie bei der Windkanalpriufung und Vibrationsanalyse
eingesetzt. Dabei konnen die Ergebnisse online betrachtet oder

live von anderen Programmen weiterverarbeitet werden.

Optische DMS, Extensometer
und LVDTs in Einem

In die Software wurden Dehnungsmessstreifen, Extensometer
und LVDTs auf Basis der optisch gewonnenen Daten integriert.
Somit lassen sich sowohl Langs- als auch Querdehnungen

an vielen Stellen zuverlassig erfassen, ohne die Oberflachen-
beschaffenheit der Probe zu beeinflussen. Insbesondere
inhomogene Verformungsphanomene wie z. B. Einschnurung
und Flielsfronten lassen sich somit detailliert analysieren.

Ein weiterer Vorteil der optischen Sensorik besteht darin, dass
durch die grof3flachig gewonnenen Daten auch unerwartete
Dehnungs-Hot-Spots erfasst werden — selbst, wenn das Simula-
tionsmodell die grofSte Verformung an einer anderen Position
vorhergesagt hat. Durch die Mdglichkeit in der Software im
Nachgang die Position der optischen DMS, Extensometer

oder LVDTs zu verandern, brauchen Sie sich nie wieder
Sorgen um falsch platzierte Sensoren machen.

Kostenfreie
Testversion

Jetzt die zahlreichen Vorteile der
Software erleben — 14 Tage kostenlos
und ohne Vertragsbindung.

Mehr erfahren


https://zeiss.ly/dt9a

LUFT- UND RAUMFAHRT

Hohe Prazision

fur einen sicheren Start

Im Aerospace-Sektor hat sich ARAMIS als unver-
zichtbares Messsystem zur Charakterisierung
samtlicher Materialien, fUr die Prototypen-
prufung sowie die Stabilitatsbeurteilung von
Komponenten und Strukturbauteilen etabliert.




LUFT- UND RAUMFAHRT

Charakterisierung von
Verbundwerkstoffen

Mithilfe von mehreren tausend Messpunkten auf der Oberflache
des Coupons ermoglicht ARAMIS eine detaillierte Analyse des
Materials z. B. von Verbundwerkstoffen im Rahmen von Zug-
versuchen. Konventionelle Dehnmesstreifen werden so weitest-
gehend ersetzt. Die vollflachige ARAMIS Messung erfasst die
gesamte sichtbare Flache von Coupons bei gleichzeitig hoher
raumlicher und zeitlicher Auflosung.

Komponenten- und
Strukturversuche

ARAMIS reduziert Zeitaufwande und Kosten bei Verformungs-
messungen (Tragflachen, Klappen etc.), Rumpfschalen-Struktur-
tests, Vibrationsanalysen und Bauteilprufungen (z. B. Druck-
und Scherversuche an Panels zur Beulanalyse inklusive Simu-
lationsabgleich) und ersetzt dabei Wegaufnehmer sowie
Beschleunigungssensoren.

Validierung
numerischer Simulationen

Neben neuen Materialien und Antriebskonzepten spielt das
hybride Testen bestehend aus mechanischen und virtuellen
Tests eine wichtige Rolle. ARAMIS liefert wertvolle Informationen,
um mit gemessenen Daten Simulationen zu validieren und

zukunftig virtuelle Sensoren zu unterstutzen.

Einsatz bei Airbus Helicopters

Airbus Helicopers nutzt ARAMIS fur die Prototypen-
prufung und Entwicklung von Komponenten und
Strukturbauteilen. Mit ARAMIS misst der Helikopter-
Hersteller die Verschiebungen in drei Dimensionen
mit vergleichsweise geringem Aufwand und in Echt-
zeit. Damit ist das System auch fur die Grenzwertuber-
wachung geeignet. Im Falle eines unvorhergesehenen
Verlaufes kann der Versuch rechtzeitig abgeschaltet
werden. Das Risiko teure Prototypen ungewollt zu
zerstoren, wird dadurch erheblich gesenkt. Uber eine
digitale Schnittstelle wurde ARAMIS mit dem Daten-
streaming des Mess- und Regelsystems GeMCoS

synchronisiert.




AUTOMOBILBAU

Produktivitats-
schub

fur die Mobilitat von morgen

Ob E-Mobilitat, Leichtbau oder klassische Disziplinen
der Fahrzeugentwicklung: Mit den 3D-Messdaten
von ARAMIS konnen OEMs und Dienstleister die
hohen Anforderungen an Sicherheit, Funktion und
Lebensdauer zuverlassig erfullen.




AUTOMOBILBAU

Entwicklung von
New Energy Vehicles (NEV)

Batterien sind die Kraftquelle fur die nachste Generation an Fahr-
zeugen. Bei der Entwicklung von Batterien fur die Elektromobilitat
leistet ARAMIS wertvolle Unterstltzung, u.a. bei der Material-
charakterisierung und der digitalen Montage und Positionierung
der einzelnen Batteriemodule. Daruber hinaus eignet sich das System
fur Vibrationsanalysen und Steifigkeitsanalysen sowie fur die
Untersuchung des thermischen Belastungsverhaltens von Batte-
riezellen und -modulen im Ladezyklus (Aufblahen, Ausdehnung).
Neben den elektrischen Einflussen auf die Batterie (z. B. Uberla-
dung, Kurzschluss, Tiefenentladung) und den daraus resultieren-
den thermischen Ausdehnungen steht auch die Uberprifung der
Crashsicherheit der Batteriesysteme im Fokus der Entwicklung. In
diesem Bereich wird das ARAMIS Messsystem unter anderem zur
Beurteilung des Verformungsverhaltens von Batteriegehdusen in
Aufprallversuchen (z.B. Drop Tests, Pole Impact Test) eingesetzt.

Bestimmung der Materialkennwerte
von Blechwerkstoffen

Materialkennwerte sind wichtige Eingangsparameter fur die Aus-
legung von Bauteilen und deren Simulation. Auf der Basis hoch-
genauer 3D-Messdaten ermaglicht ARAMIS die Ermittlung von
Materialkennwerten wie z. B. die Grenzformanderungskurve (FLC)
nach ISO 12004 oder die biaxiale FlielSkurve nach ISO 16808
sowie die Kennwerte, die im Zugversuch bestimmt werden
(Elastizitatsmodul, Dehngrenze Rp 0.2, Zugfestigkeit Rm,
Gleichmalfsdehnung, Bruchdehnung, r-Wert, n-Wert).

Fehler-Ursachen-Analyse

Die Reduzierung von storenden Gerauschen wie Quietschen oder
Knarzen aufgrund von Vibrationen ist eine Hauptanforderung
im modernen Fahrzeugbau. Mithilfe der umfassenden ARAMIS
Bewegungsanalyse kann unerwunschtes Bauteilverhalten schnell

lokalisiert werden, um storende Gerausche zu beseitigen.

Crash- und Aufpralltests

Anhand der bei Schlittenversuchen gewonnenen Messdaten
konnen Bewegungen von Komponenten wie z. B. Sitzen und
Crashtest-Dummys in 6DoF verfolgt werden. Mit ARAMIS lasst
sich z.B. die Rotation und Translation eines Dummykopfes messen
wie auch die Bewegung und Drehung des Oberkorpers, die
Aufprallgeschwindigkeit des Kopfes auf die Kopfstutze und

die Bewegung der Beine.

Weitere Einsatzfelder

m TUren-, Motorhauben- und Kofferraumdeckel-Zuschlagversuche
m Vibrations- und Schwingungsanalysen

m Tests auf Fahrwerks-, Reifen- und Motorenprufstanden

m Prifungen an Krimmern und Entkopplungselementen

m Airbag-Versuche

m \ersuche im Windkanal

m Analysen zur passiven Sicherheit

m Klimakammertests

Einsatz am Institut fur
Strukturleichtbau TU Chemnitz

Mithilfe der optischen 3D-Messtechnik konnen die
Forschenden der TU Chemnitz Materialeigenschaften
konkret beschreiben, Herstellungsverfahren optimieren
und fur jede industrielle Anwendung ein passgenaues
Leichtbauteil entwickeln. Davon profitiert u. a. ein deut-
scher Automobilbauer. Am Beispiel eines Oberklasse-
wagens haben die Forschenden einen Technologie-
demonstrator eines Dachspriegels aus faserverstarkten
Thermoplasten gestaltet, der gegenuber dem duro-
plastischen Serienbauteil fur eine wirtschaftliche
Grolsserienfertigung geeignet ist.
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ELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK

Hightech

fur innovative Produkte

ARAMIS bietet genau den Wettbewerbsvorteil,
den Unternehmen in einer derart schnelllebigen
Branche brauchen: mehr Effizienz in der Produkt-
entwicklung, kombiniert mit fundamentalem
Fachwissen uber Materialien und Bauteile.




ELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK

Charakterisierung
von Elektronikmaterialien

Die Basismaterialien und Komponenten fur Platinen und Com-
puterchips sind sehr empfindlich; taktile Messungen sind hier
nicht moglich. Nur mit einem beruhrungslos messenden System
wie ARAMIS kénnen auf der Materialoberflache fur tausende
von Messpunkten Dehnungen und Verschiebungen analysiert
werden. Insbesondere von Bedeutung fur den Prozess der
Halbleiterfertigung und die Lebensdauer der Platinen ist der
sogenannte Warmeausdehnungskoeffizient. ARAMIS ermoglicht
die Bestimmung des Warmeausdehnungskoeffizienten (engl. CTE)
und die gleichzeitige Analyse des thermischen Verzugs von
Chips und Halbleiterkomponenten mit nur einem Messsystem.

Thermomechanische Priifung

Mit ARAMIS kénnen die Dauerfestigkeit und Dauerschwing-
festigkeit von Fluge- und Létverbindungen untersucht werden.
Die Wo6lbung der Bonddrahte sowie die Abstandsanderung
zum darunterliegenden Substrat bei elektrischer Last werden

getrackt. Dabei lasst sich die 3D-Verformung mit der Temperatur

korrelieren; die Software kann durch die Erweiterung mit der

Thermografie-Mapping-App die gemessene 3D-Objektkoordinate

mit dem passenden Temperaturwert verknupfen.

Verzugsanalyse

Lotverbindungen zwischen Mikrochips und Platinen versagen
hauptsachlich durch Ermuddungsbriache aufgrund von ther-
mischer Wechselbeanspruchung. ARAMIS ermoglicht die
vollflachige Auswertung des Verzugs von Chips und der
entstehenden Beanspruchung der Lotverbindungen durch
thermisch induzierte Dehnung.

Neben thermischem Verzug lasst sich mit ARAMIS auch mecha-
nischer Verzug vollflachig messen und auswerten. Mechanischer
Verzug kann z.B. aus dem Festziehen von Schrauben bei der
Montage der Boards resultieren.

Weitere Anwendungen

m Abschalversuche an Chips auf Leiterplatten

m Auszugsversuche an elektrischen Steckverbindungen

m \ibrationsanalyse an elektrischen Baugruppen und Bauteilen
mit Ermittlung der Frequenz-Antwort-Funktion (FRF)
und der Visualisierung der Betriebsschwingformen

IGBT-Baugruppe im Test

Mit ARAMIS haben Forschende einer deutschen
Technischen Universitat die 3D-Verformung und das
Temperaturverhalten einer IGBT-Baugruppe aus dem
Bereich der Leistungselektronik unter gepulster elek-
trischer Last analysiert. Von besonderem Interesse
war dabei die Bewegung der Bonddrahte, die sich im
Mikrometerbereich abspielt. ARAMIS war in der Lage,
die Bewegungen wunschgemald zu detektieren. Die
Ergebnisse wurden in ubersichtlichen Reports

festgehalten.




MEDIZINTECHNIK

Gesundheit
und Sicherheit

im Fokus

Die optische 3D-Messtechnik liefert wertvolle
Erkenntnisse bei Forschungsarbeiten an neuen
Materialien sowie bei der Entwicklung von ortho-
padischen Implantaten und Sportprodukten.




MEDIZINTECHNIK

Erprobung von
orthopadischen Implantaten

Die Anwendungen von ARAMIS in diesem Bereich reichen
von zyklischen Druckversuchen an Huftgelenksimplantaten
zur Lebensdauerprognose des Implantats Uber die Validierung
von numerischen Simulationen von Schienen zur Versorgung
von Unterkieferbrdchen bis hin zu Bewegungsanalysen an
Bandscheibenimplantaten. Beim Einsatz von ARAMIS reduziert
sich der Aufwand fur die Probenvorbereitung im Vergleich zu
herkbmmlichen Wegsensoren. Daruber hinaus bietet das
System Automatisierungsmaoglichkeiten bei der Messung

und Auswertung.

Messtechnische Untersuchung
von Operationsverfahren

ARAMIS wird in der Verbesserung von Operationsverfahren
eingesetzt und liefert u. a. messtechnische Erkenntnisse zur
Belastung des Knochenmaterials durch verschiedene Fixierungs-
methoden von Schulter-Dislokationen (Latarjet-Prozedur) und
ermoglicht den Vergleich verschiedener Tibia-Nagelsysteme

zur Behandlung von Schienbeinbruchen hinsichtlich der Micro
Motion, um ein optimales MalS an Bewegung fur die Heilung

des Bruchs zwischen den Fragmenten zu ermdéglichen.

Dynamische Analysen von Prothesen
zur Ermittlung der Dauerfestigkeit

In Dehnungs-, Belastungs- und Ermudungstests werden die
mechanischen Eigenschaften beliebiger Biomaterialien sowie
ihr Verhalten unter Belastung untersucht. Unternehmen setzen
ARAMIS u.a. zur 3D-Verformungs-, 3D-Bewegungs- und vor allem
zur 6DoF-Analyse von Implantaten, Prothesen und Orthesen
ein. Bewegungsablaufe sowie die Interaktion mit Knochen und
Weichgewebe werden im Rahmen der 3D-Oberflachenmessung
vollstandig aufgezeichnet und ausgewertet. Im Rahmen des
Wohlerversuchs (Schwingfestigkeitsversuch) unterstttzt ARAMIS
Forschende dabei, prazise Aussagen zur Zeitfestigkeit und Dauer-
festigkeit eines Materials oder Produkts zu treffen. So liefert die
optische 3D-Sensorik z. B. hochgenaue Messdaten zur Berech-
nung der Lebensdauer von Prothesen.

Einsatz bei LimaCorporate

Mit der Einfuhrung des optischen 3D-Systems ARAMIS
konnte der Hersteller orthopadischer Implantate die
Zeit fur die Probenvorbereitung von Tagen auf Minuten
reduzieren. Physische Sensoren wie Beschleunigungs-
messer und Dehnungsmessstreifen werden nun nicht
mehr benotigt. Durch die Anbindung des ARAMIS
Systems an die Prufmaschine lassen sich Messdaten
zeitlich synchron erfassen und der Messablauf voll-
standig automatisieren. Die standige Anwesenheit
einer Person am Teststand ist nicht mehr erforderlich.
Stattdessen kénnen parallel andere Laborarbeiten
durchgefthrt werden, was eine deutliche Effizienz-

steigerung zur Folge hat.




Kundenstimmen

Das optische Messsystem ZEISS ARAMIS ist eine zukunfts-
weisende Technologie, die auf die Bedurfnisse verschie-
dener Industriebranchen und Forschungseinrichtungen
im Bereich Entwicklung, Prototyping und Material-
prufung zugeschnitten ist. Mit ZEISS ARAMIS kénnen
Sie darauf vertrauen, dass Ihre Messungen prazise und
umfassend sind fur eine erfolgreiche Forschung.

Hier einige Beispiele, wie Kunden von
ZEISS ARAMIS profitieren.




ZEISS Industrial
Quality Solutions

ZEISS Industrial Quality Solutions ist ein fuhrender Hersteller von
Losungen fur die mehrdimensionale Messtechnik. Dazu zahlen sowohl
Koordinatenmessmaschinen, optische und multisensorische Systeme
und Mikroskopiesysteme fur die industrielle Qualitatssicherung als auch
Messtechniksoftware fur die Automobilindustrie, den Flugzeug- und
Maschinenbau sowie die Kunststoffindustrie und die Medizintechnik.

Innovative Technologien wie beispielsweise die 3D-Rontgenmessung
in der Qualitatssicherung runden das Portfolio ab.

ZEISS Industrial Quality Solutions bietet zusatzlich ein weltweites
Dienstleistungs- und Serviceangebot mit ZEISS Quality Excellence

Centern in Kundennahe.




lhr ganzheitlicher
Technologiepartner

Eine Vielzahl an Services und Trainings unterstutzt Sie bei
der taglichen Nutzung der 3D-Messtechnik. In Schulungen
und Webinaren konnen Sie Ihr Wissen zum Einsatz der
Software vertiefen und weitere Anwendungsbereiche der
Messsysteme kennenlernen.

Anleitungen, Tutorials sowie haufig gestellte Fragen und
Antworten stehen in der ZEISS Quality Suite fur Sie bereit.
Daruber hinaus gibt es das Anwenderforum zum Aus-

tausch und zur gegenseitigen Unterstutzung.

In Konferenzen und Branchenworkshops, Webinaren
und digitalen Demos vermittelt ZEISS aulderdem prozess-
und messtechnisches Fachwissen ganz direkt. Zusatzlich
werden Support und Services auf Vertragsbasis fur alle
Messsysteme angeboten.

Training

Unsere Schulungszentren bieten
Schulungen und elLearning-Kurse

fur alle Wissensstufen. Das Trainings-
konzept folgt einem weltweiten Stan-
dard, der von unseren zertifizierten
Partnern in der jeweiligen Landes-
sprache umgesetzt wird. Neben
Online-Schulungen und Terminen in
unseren Schulungszentren sind auf
Anfrage auch kundenspezifische
Schulungen vor Ort realisierbar.

Mehr erfahren

Support und Service

ZEISS bietet Support- und Service-
leistungen, die Sie im Bedarfsfall
schnell und zuverlassig unterstutzen.
Diese stUtzen sich auf drei Saulen:
Remote Assistance, Services und
ZEISS Metrology Care.

Mehr erfahren
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https://www.gom.com/de-de/services/gom-training
https://www.gom.com/de-de/services/gom-care

ARAMIS hat
lhr Interesse geweckt?

Sprechen Sie uns an fur eine kostenlose

Vorfuhrung — vor Ort oder digital.

Kontaktieren Sie uns

Subject to change in design and scope of delivery and as a result of ongoing technical development.
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Carl Zeiss GOM Metrology GmbH g
SchmitzstralRe 2 Tel.: +49 531 39029-0 i
38122 Braunschweig info.optical.metrology@zeiss.com El
Germany Www.zeiss.com/optical-metrology a
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